個人資料保護責任條款知悉暨同意書

本同意書係供投標廠商於投標前，瞭解並同意日後如得標並與本校成立契約時，於履行契約過程中所涉個人資料蒐集、處理及利用之相關責任與義務。

本同意書所載內容，於廠商得標並與本校完成契約簽訂後，始納入契約之一部分並發生效力；未得標者，不因簽署本同意書而負契約履行責任，惟其於投標、簡報或履約準備過程中，因本校提供或依法知悉之個人資料，仍應負保密及不當利用禁止之義務。

(1) [bookmark: _GoBack]廠商於得標並執行本校【採購單號: 1150813001教務處課務組哈佛講堂門禁系統設備乙批採購案】時，因業務或學術、行政作業之必要，蒐集、處理或利用個人資料者，應符合個人資料保護法第19條或第20條之規定，並遵守個人資料保護法及其他相關法令規定，並受本校之監督。
(2) 廠商應妥善管理其參與本案之專案人員、研究或技術支援人員及其他相關外部人員之資訊資產存取權限，並建立個人資料管理及控管作業流程。
(3) 本校委託廠商蒐集、處理或利用個人資料有權保留指示之事項，廠商僅得於本校指示之範圍內進行蒐集、處理或利用；廠商如認為本校之指示有違反個人資料保護法相關法令者，應立即以書面通知本校。
(4) 本案涉及個人資料蒐集、處理或利用之原則如下，實際內容以招標文件或契約約定為準：
1. 蒐集、處理或利用之範圍：與本案履行直接相關且必要之個人資料。
2. 個人資料類別：一般個人資料（不含特種個人資料；惟依法令規定或經本校合法指示者，不在此限）。
3. 特定目的：辦理本案相關之教學、研究、行政、資訊系統建置、維運或其他契約約定事項。
4. 利用期間：契約履行期間及依法令或契約約定應保存之期間。
(5) 廠商於履行本案所必要之範圍內，應依個人資料保護法及相關法令規定，採行適當之安全維護措施，以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。前述安全維護措施，得包括但不限於下列事項：
1. 配置管理之人員及相當資源。
2. 明確界定個人資料之蒐集、存取及利用範圍。
3. 建立個人資料風險評估及管理機制。
4. 建置事故預防、通報及應變處理機制。
5. 建立個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序。
6. 強化資料安全管理與人員管理措施。
7. 辦理個人資料保護之認知宣導及教育訓練。
8. 落實設備、系統及網路安全管理。
9. 建立資料安全稽核及自我檢核機制。
10. 保存系統使用紀錄、存取軌跡及相關證據。
11. 持續精進個人資料安全維護措施。
12. 其他經本校書面指示之事項。
廠商於得標後，應依本校要求提出相關安全維護措施之說明或檢核文件；必要時，本校得進行查核，廠商不得拒絕。
(6) 廠商於得標並履約期間，因執行本案所蒐集、處理或利用之個人資料，如發生或疑似發生竊取、洩漏、竄改、毀損、滅失或其他侵害事件時，應於知悉後立即通知本校，並採取必要之因應及補救措施；事故經查明後，廠商應將事故發生原因、影響範圍、涉及之個人資料類別、採行及預計採行之補救措施，提報本校，並依本校指示及相關法令規定，辦理後續通知及處置事宜。如因此致個人資料當事人受有損害者，廠商應依法負相關損害賠償責任。
(7) 廠商於得標並履約期間，如違反本同意書或契約所約定之個人資料保護相關義務者，本校得依契約約定通知其限期改善，並得依契約約定計收違約金或請求損害賠償（包括但不限於因違反個人資料保護法所生之罰鍰或其他損失）。
(8) 本契約終止或解除時，廠商就執行本案所蒐集、處理或利用之個人資料，應依本校指示交付本校、刪除或為其他合法且適當之處理，並不得再為任何形式之利用。
(9) 本契約終止或解除後，廠商依本同意書、契約或個人資料保護法及其相關法令所生之保密義務及個人資料保護責任，不因契約終止或解除而消滅。

本廠商已詳閱並充分瞭解本「個人資料保護責任條款知悉暨同意書」之全部內容，並同意如得標並與本校簽訂契約後，將確實遵守相關規定。









投標廠商：　　　　　　　　　　　　　印

負責人姓名：　　　　　　　　　　　　印

地址：





中　華　民　國　　　年　　　月　　　日

